
製品例

検 査 対 象 物にダメージを与えません。

ご注意 : 圧着条件（到達温度及び時間、圧力等）の御指定がありましたら、御連絡ください。
また、条件確認のために、サンプルが数枚必要です。

左の写真はバンプ FPC を実際に検査機器用の接点と
して使用した場合のダメージ実験です。対金メッキの
検査対象物の場合、バンプ FPC によるコンタクト痕は
認められませんでした。従来のプローブピンと比較し
て良好な検査が行えます。
※非接触ではありません。

最小径Φ20μmのバンプ製作が可能 !

SEM写真でも確認できない程度のダメージ

ACF圧着部分

ACF圧着部分

ACF圧着部分

バンプ F P C は微小な突起 ( バンプ ) を持つ F P C です。
この突起を接点として、高精細回路検査などに応用することができます。

バンプ FPC の
外観例

拡大図

〈用途例〉
各種ディスプレイ点灯検査治具用
各種回路検査治具用　など

貼りあわせ対象
最大ワーク
最大貼り長さ
最小ピッチ
使用ACF
対応幅
リール外径

FPC→ガラスパネル・TAB・FPC・硬質板 など
300×200(mm) ※ 貼り合わせ部カバーレイ開口幅 3.0mm以上必要です。
100mm
50μm
日立化成製ACF（3種ラインナップ）
1.5~3.5mm(0.5mmきざみ )
max φ160mm

〈ACF圧着加工機〉

バ ン プ F P C・圧 着 加 工
B U M P  F P C ・ B O N D I N G
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立会い
可能


